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교과목
표및
개요

반도체 공정에 대한 기초 원리 이해
반도체 8대 공정 소개 및 공정 과정에 대한 주차별 학습

주 핵
심역량

과
교과목
간 연
계성

주 핵심역량: 반도체 공정 기초지식 학습
교과목 연계성: 반도체 물성, 반도체 재료, 반도체 소자
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습목표

핵심역량 학습목표
융합적 해결 반도체 공정을 공부함으로써 반도체 소재로부터 소자 제작에 대한 융

합적 지식을 함양
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안내사
항

주차 수업내용 교재범위 및 과제물 비고
1 반도체 공정 소개
2 웨이퍼 제작 - 1
3 웨이퍼 제작 - 2
4 리소그래피 - 1
5 리소그래피 - 2
6 확산 - 1
7 확산 - 2
8 이온 주입
9 습식 식각
10 건식 식각
11 박막 공정 - 1
12 박막 공정 - 2


